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THE SE3EOHEMSIFIEATION COMPAKT

Oseodenzifikace PROTOKOL

Zjednoduseny protokol expanze hfebene* lze6

Piehled: Oseodenzifikace tkiné nevytvaii, miiZe je pouze optimalizovat a zachovat to, co je k dispozici. Pro dosaZeni pfedvidatelné
plastické expanze je zapotiebi = 2 mm jadra trabekularni kosti a trabekularni/kortikilni kosti v poméru = 1/1. Cim je vice
kortikalni kosti, tim vice trabekularniho jadra je za potfebi pro dosaZeni predvidatelné expanze. Idedlni minimalni hfeben pro expanzi
je Siroky 4 mm {2 mm trabekuldrniho jadra + 1 mm kortikdlni hmoty na kaZdé strané). Tento protokel je indikovan pro expanzi
hi¥ebene s izkym vrcholem a Zirfi zakladnou. Neni indikovan v pfipadech resorpce hfebene s Gzkou zakladnou.

»  PROVEGTE POMOCI CBCT DIAGNOSTIKU AVYHODNOCENT MNOZSTVI
TRABEKULARNI KOSTI

»  VUZKEM HREBENU < 4 MM VYTVORTE NITROKOSTNI OTVOR

= NEJSOU NUTNE POSTRANNI VERTIKALNI NAREZY

»  POUFITE VRTAKY ZE SEKVENCE DENSAH® PO MENSICH KROCICH

ZEJMENA V DOLNI EELISTI

DOSTATEENOU TLOUATKU TKANT KOLEM IMPLANTATLU

«  DSTEQTOMII NADDIMENZUJTE, ABY BYLA = HLAYNIMU PROMERU IMPLANTATU
«  OSTEOTOMIE BY MELA BYT O 1 MM HLUBSI NEZ JE DELKA IMPLANTATU,

= VYTVARWITE TVRDE A MEKKE TKANE POMOCT AUGMENTATU, KTERY ZAJISTI

Provedte pomoci CBCT diagnostiku a vyhodnoceni mnoistvi dostupné trabekularni kosti a posud'te slofeni kesti potfebné
pro provedeni pfedvidatelné plastické expanze. Lalok z mékkych tkdni odklopte pomoci normadlné pouZivanych ndstroji a technik.

Krok 1:

V uzkém hfebenu < 4 mm vytvoite nitrokostni otvor.
Pokud hifeben sestava z =2 mm |adra trabekularni kostl nebo
z kosti s vysokym kortikalnim pomérem, Je zapotiebi hieben
rozfiznout, coZ se provadi pomoci plezochirurgického hrotu
o velikostl 0,3-0,5 mm. Rez hiebenem se doporutuje tak
hluboky, Jako Je délka planovaného Implantatu. Nejsou
nutné #idné postranni vertikalni nafezy. Rozfiznuti
hiebene umoZni vétsi elasticltu bukalni stény pil procedufe
expanze. Toto nitrokostni roz&ifeni je kontraindikovano
u resorbovaného hiebene s (izkou zakladnou.

Krok 2:

Pouiljte vrtaky ze sekvence Densah® po mensich krocich,
podle typu a priméru Implantatu. Po (zké pilotni ostectomil
zméiite chod mikromotoru na reZim zhutfiovani (protl sméru
hodinovych ruéitek za rychlosti 800-1500 otatek za minutu
s honou Irigaci). Zaénéte nejuZim vrtakem Densah®v reZimu
zhuttiovani, aZ dosadhnete poZadované hloubky (zatnéte
zavedenim rotujiciho vrtaku do osteotomie; Jakmile hmatem
ucitite, ¥e Je vrtak vytlatovan z osteotomle, povytahnéte Je)
a stifidavé pfitlatujte a uvolfiujte, a# dosahnete poZadované
hloubky). Se zvétfujicim se primérem vrtdku bude kost
pomalu expandovat aZ do planovaného kone&ného priméru.
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Krok 2b Versah - klinicka vSestrannost
oseodenzifikace vytvari vice a vyzaduje méné

Krok 2 pokracovani...

Osteotomil Je moZné roziifit s minimalni dehiscenci kosti,
cof miZe umoinit zavedeni implantatu v celé délce do
autogenni kostl bez obnaZeni zavitu.

Krok 3:

Osteotomil naddimenzujte, aby byla o trochu ¥irsi
nei hlavni primér Implantatu (zejména pak v dolni
elisti), a aby se zabranilo zavitdm Implantatu nadmérné
deformovat expandované kostni st&ny. Osteotomie
v dolni £elistl je potieba naplanovat a provést o 1 mm
hloubéji, nef Je délka implantatu.

Krok 4:

Zavedte implantat, ktery je stejné& velky nebo o trochu
vétsi ne# podatedni &ifka hiebene. PouZijete-li
k zavadéni implantatu mikromotor, miZe se pifl dosaZeni
maximalniho tofivého momentu pro zavadéni zastavit.
Dokondete zavadéni Implantatu do potiebné hloubky
pomoci momentového klice.

Krok 5:

Provedte augmentaci m&kkych a tvrdiich tkani za G€elem
vytvoFeni dostateéné tloudtky tkidni, zajiétujici
dlouhodobou stabilitu.

Pfipad zvefejnén se souhlasem Dr. Salah Huwais.

*SpoleEnE s timto navrhovanym protokolem je tfeba poufit viastni klinické zkugenosti a dsudel.
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